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Society5.0 実現に向け、産官学連携の革新的接着技術開発プロジェクトに参画 

ー電気自動車(EV)など次世代モビリティの部材リサイクルに貢献し、循環型社会も実現ー 

 

ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：猪野薫）は、国立研究開発法人科学技術振興機

構（JST）未来社会創造事業の研究プロジェクト 『Society5.0※１の実現をもたらす革新的接着技術の開発』 

（以下、「CREA プロジェクト」）に本年度より参画したことをお知らせします。本プロジェクトは、次世代モビリティである

電気自動車（EV）や自動走行車などの軽量化や部材リサイクルに貢献する革新的な接着技術の研究開発を目的と

しています。今後は、本プロジェクトメンバーである他の組織や企業とのオープンイノベーションにより技術開発を融合させ、

2022 年には実証実験フェーズへの移行を目指します。 

 

CREA プロジェクトは、九州大学大学院工学研究院の田中敬二教授らの研究グループが提案し、2018 年度に文

部科学省から示された大規模プロジェクト型の技術テーマの一つで、高分子科学、先端計測および数理科学を専門と

する研究者と連携企業の連合体が、特定先端大型研究施設などの支援のもと接着現象に関連する界面の学理から

ものづくりまで一貫して研究開発を行います。 

本研究テーマである革新的な接着技術は、

Society5.0 における自動車産業の変革（CASE）

※２
を実現するための重要な基盤技術の一つとして位

置付けられています。人命に関わるモビリティ（自動

車）において、接着技術を導入するには強度や耐久

性の保証、およびそれらに基づいた健全性や信頼性が

求められます。共同研究では、モビリティの構造接着で

重要な異種材料接合の分野において、高耐熱で高耐

久の機能と、廃棄の際に従来よりも容易に解体できる

資源リサイクルに適した易解体性を兼備したエポキシ系

の接着樹脂の開発を目指します。 

※３ 

DIC グループは、新たなモビリティ社会に貢献するリサイクル性を兼備した複合材料の開発を進めることで、循環型社

会の実現および Society5.0 の実現に貢献していきます。 
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注釈）※１ Society 5.0 とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済 

発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会のことです。情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指す 

もので、第５期科学技術基本計画において日本が目指すべき未来社会の姿として提唱されたものです。 

※２ CASE とは、自動車産業の変革を示すキーワードとして、自動車の次世代技術やサービスの新たな潮流を表す英語の頭 

文字 4 つ「C =Connected（つながる）」、「A=Autonomous（自動運転）」、「S=Shared（共有）」、「E= 

Electric（電動）」を繋げた造語です。 

※３ イラスト二次利用に関しては、2022 年 12 月末日まで引用元の自動車リサイクル促進センターの使用許諾を得ています。 

 

以 上 

－ご参考 

■JST未来社会創造事業 

https://www.jst.go.jp/mirai/jp/ 

 

■CREAプロジェクト 

http://crea.kyushu-u.ac.jp/portfolio/outline.html 

 

 

－ＤＩＣ株式会社について 

ＤＩＣは印刷インキ、有機顔料、PPS コンパウンドで世界トップシェアの化学メーカーです。1908 年、印刷インキの製

造と販売で創業し、その基礎素材である有機顔料、合成樹脂をベースとして、自動車、家電、食品、住宅などの様々

な分野に事業を拡大。現在、世界の 60 を超える国と地域にグローバルに事業を展開しています。 

社    名：ＤＩＣ株式会社（DIC Corporation） 

代 表 者：代表取締役 社長執行役員 猪野 薫 

所 在 地：〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20 ディーアイシービル 

設    立：1908 年 2 月 

U  R  L：http://www.dic-global.com/ 
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